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Abstract (en)
1. A nickel matrix in the form of an embossing or moulding matrix for the manufacture of information carriers in the form of disks or foils while using
an embossing, moulding, injection-moulding or transfer moulding technique, characterized in that its information-free rear side (5) has a roughness
(R)<1 mu m and that the crystallite surfaces have spherically rounded bosses (6).

Abstract (de)
Für die Herstellung von plattenförmigen Ton- oder Bildträgern werden für die Formpressen Preß- oder Prägematrizen benötigt, die üblicherweise
auf galvanischem Weg hergestellt werden. Als Material für solche Preß- oder Prägematrizen kommen elektrolytische Nickelbäder in Frage,
weil sich mit Nickel spannungsarme Niederschläge abscheiden lassen und darüber hinaus dieses Metall eine für den beschriebenen
Anwendungsbereich große Festigkeit hat. Die Preß- oder Prägematrizen, die im Betrieb auf eine Preßform aufgespannt sind, haben eine relativ
geringe Betriebslebenserwartung, weil im Zuge der aufeinanderfolgende Preßzyklen Reibungen zwischen der Rückseite der Matrize und
der Preßform auftreten, die zum Metallabrieb führen. Dieser Metallabrieb führt dann zur sogenannten «Beulenbildung», durch die die Matrize
unbrauchbar wird. Um die Betriebslebenserwartung solcher Matrizen wesentlich zu erhöhen, wird vorgeschlagen, ihre informationsfreie Rückseite (5)
für eine Rauhigkeit (R) < 1 µm zu gestalten und hierbei die Kristallitoberflächen mit kugelig abgerundeten Erhöhungen (6) zu versehen. Bevorzugte
Herstellungsverfahren für derartige Matrizen werden angegeben.
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